


EXPO FOR ELECTRONICS MANUFACTURING

Das neue Branchenevent fir Elektronikfertigung

Mit der fortschreitenden Miniaturisierung und den immer komplexeren Anforderungen in der Mikroelektronik
hat sich die Branche in rasantem Tempo weiterentwickelt. Mit einem neuen innovativen Veranstaltungskonzept
greift die EFX diese Dynamik auf und bringt die gesamte Prozesskette unter einem Dach zusammen - von

Oberflachenmontage (SMT) und THT-Bestlickung bis hin zu Advanced Packaging und 3D-MID.

Die EFX bietet Ihnen eine zentrale Plattform sowie die Méglichkeit, um tber aktuelle
Trends und Entwicklungen in der Elektronikfertigung zu informieren, diskutieren und
gleichzeitig Ihr Netzwerk gezielt zu erweitern.

Sprechen Sie
uns gerne an

Prasentieren Sie Ihre neuesten Produkte und innovativen Techno-
logien und setzen Sie Impulse flr die Zukunft der Elektronik-
fertigung vom 06.-08.10.2026 in Stuttgart.
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